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57 Abstract
The invention concerns an electrolytic method for continuously and uniformly ____{'X \\ j "JZ

metallizing or etching metal surfaces, plus a device suitable for carrying out the
method. The invention is particulerly suitable for the treatment of circuit boards and =
conductor foils in installations in which the material passes through horizoatally. In

N order to avoid metal films of differing thickness being deposited on narrow and wide

conductor tracks on circuit boards, the invention calls for moving, preferably rotating, . /
roller-shaped intermediate electrodes (22) to be used which roll over the material being

treated (19, 25) at a very short distance from the matetial without causing a short-
circuit or which touch the materiat with a wiping motion. The intermediate electrodes i )
are not connected to the bath power supply and are located between the surface of /

the material being treated and a suitable counter-slectrode (21, 27).

(57) Zusammenfassung \ a\ /B _Z

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zom kontinuierfichen gleichmassigen L= # J
elektrolytischen Metallisieren oder Atzen von Metalloberfliichen sowie eine zur
» | Durchfthrung dieses Verfahrens geeignete Vorrichtung, Die Erfindung ist ing- \
- | besondere zur Behandlung von Leiterplatten und Leiterfolien in Anlagen mit hor-

izontalem Durchiauf des Behandiungsgutes geeignet. Um zu vermeiden, dass
auf schmalen und breiten Leiterzligen an Leiterplatten unterschiedlich dicke Met- /
“ | glischichten abgeschieden werden, wird nach der vorliegenden Erfindung mit be-
weglichen, vorzugsweise rotierenden walzenfmmigen Zwischenelektroden (22) gear- S o =3
beitet, die in sehr geringem Wirkungsabstand fiber dem Behandlungsgut (19, 25) / —_—
kurzschiussfrei abrollen oder diese wischend beriihren, Diese Zwischenelektroden
sind nicht an die Badstromquelle elektrisch angeschlossen und befinden sich zwischen der Oberfiiche des Behandiungsgutes und einer
geeigneten Gegenelektrode (21, 27).




